
Addendum  alla  Convenzione  fra  Ministero  dello  Sviluppo  Economico,  Regione  Toscana,
Comuni della Toscana ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la
Banda Ultra Larga

Vista la  Convenzione fra Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana,  Comuni della
Toscana ed Infratel Italia S.p.A. per la realizzazione di reti in fibra ottica per la Banda Ultra-larga
approvata con Decreto n. 2934 del 09/03/2017; 

Considerato che gli  obiettivi  di  digitalizzazione dettati  dall’agenda europea e nazionale entro il
2020 richiedono di accompagnare l’attuazione del Piano per lo Sviluppo della Banda Ultralarga con
tutte le necessarie azioni volte ad assicurare la realizzazione delle infrastrutture in modo efficiente,
con procedure snelle e tempi certi ;

Rilevato che, a tale proposito, la Regione Toscana intende promuovere strumenti di velocizzazione
amministrativa e procedurale tra i soggetti preposti al rilascio di autorizzazioni, pareri e nullaosta,
richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sugli interventi oggetto del  “Piano Tecnico Toscana
BUL – per la diffusione della Banda Ultra larga”, allegato alle Convenzioni Operative sottoscritte
da Regione Toscana e MiSE il 27/05/2016; 

Tutto ciò premesso 

Ministero dello Sviluppo Economico, Regione Toscana,  Comuni della Toscana ed Infratel Italia
S.p.A.,  Parti  firmatarie  della  Convenzione  sopracitata,  intendono  integrare  la  medesima
Convenzione  con il  seguente capoverso  da aggiungersi  al  paragrafo 3,  comma 1,  “Impegni dei
sottoscrittori” :

“Al fine  di  acquisire  pareri,  autorizzazioni,  licenze,  nulla  osta  e  assensi  comunque denominati,
richiesti dalle vigenti leggi statali e regionali sui progetti previsti dal piano di interventi, la Regione
Toscana  si  impegna  a  promuovere  misure  di  semplificazione  amministrativa  e  procedurale  per
mezzo della sottoscrizione di un Accordo di Programma concordato in Conferenza di servizi, alla
quale gli  Enti coinvolti si impegnano ad aderire con l'obiettivo di favorire e sostenere la più rapida
attuazione degli interventi previsti dal Piano Tecnico Toscana BUL – per la diffusione della Banda
Ultra-larga. ”

Per il Comune di………….... Per Infratel Italia

Firma digitale Firma digitale

 _______________________  __________________________

 Per la Regione Toscana Per il Ministero dello Sviluppo Economico

Firma digitale Firma digitale

 ________________________  ___________________________

Allegato B


